低温等离子体手术基础技术需求

一：设备名称： 低温等离子体手术系统
二：数量：1台
三：用途：主要用于扁桃体、腺样体冷消融无血融切, 喉部肿物冷消融, 软腭和舌根冷消融, 鼻甲肥大治疗等手术

四：基础技术要求
主机系统
1，
有多种耳鼻喉刀头配置, 可满足扁桃体、腺样体冷消融无血融切, 喉部肿物冷消融, 软腭和舌根冷消融, 鼻甲肥大治疗等手术。
2，
腺样体、扁桃体无血冷消融时必须同时具备低温止血和吸引功能。
3，
主机可自动识别刀头，并默认最优档位。
4，
配有多功能脚踏开关，可以通过脚踏控制消融、止血。

5，
主机工作频率大于等于100KHz

刀头规格参数
1，
鼻甲刀头长度109mm，直径0.8mm

软腭舌根刀头长度112mm，直径0.8mm

扁桃体腺样体刀头长度165mm

喉部刀头工作端长度＞200mm，直径≤3mm

2，
刀头可以自由弯曲成不同角度，满足不同手术部位操作要求。
3，
所有刀头双极设计，无需在病人身上粘贴负极板。
4，
刀头电极个数：1-4个
五、技术服务要求
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95％，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，
提供专用安装、维修工具和日常维修工具。
3、供货方保证提供系统安装调试，应用培训。整机保修二年。保修期结束后，还必须
提供设备的维护和维修服务。
